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希荻微电子集团股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16日召

开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总

额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关事

项公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2025

年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为

-475,713,817.99 元，实收股本为 412,360,270 元，公司未弥补亏损金额超过实收

股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《希荻微电子集团股份

有限公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需

提交股东会审议。

二、亏损的主要原因

2025 年，国家补贴政策推动了消费电子市场逐步回暖，叠加公司新品持续

放量及海外市场拓展深化，公司的营业收入较上年同期实现显著增长，其中音圈

马达驱动芯片产品线部分产品已逐步实现自主委外生产，使得该产品线的营收规

模明显增长；此外，公司 2024 年 8月末新增的传感器芯片产品线对公司营收增

长亦有所贡献。随着公司总体业务规模的扩大，产品矩阵日益丰富，以及公司对

上游供应链的有效整合，公司毛利润较上年同期有所增加。同时，市场逐步回暖、

需求趋于稳定，公司存货的减值风险得到有效缓释，本期计提资产减值准备金额

较上年同期有所减少。为长远发展，公司持续在汽车、计算和存储等应用领域布

局，期间费用尤其是研发投入占营业收入的比重较大，且公司综合毛利率仍有进



一步提升空间，使得公司 2025年仍处于亏损状态。

三、应对措施

2026 年，公司将以战略为引领，密切洞察技术变革与市场需求，主动调整

经营策略，通过一系列精准有力的举措，全力保障公司的持续健康发展：

（一）产品与技术升级

在产品性能与技术升级方面，公司将紧密关注快速变化的市场需求，紧跟行

业前沿技术趋势，不断在现有产品的基础上进行优化，致力于以更快的速度开发

出更高效和低功耗的芯片产品，以满足终端客户日益多样化的应用需求。在拓展

产品的应用领域方面，公司将通过加大研发投入，提升产品的性能与可靠性，实

现向汽车电子以及计算与存储领域的全面拓展，以扩大产品的下游应用范围。

（二）营销网络建设

随着公司产品线的不断丰富，市场开发、销售推广及售后服务等方面的挑战

也日益凸显。为此，公司将通过母子公司战略协同，在现有客户群体的基础上，

加强全球范围内的营销和技术支持网络建设，全面整合各类市场资源，提升客户

推广和服务能力，以进一步扩大公司产品在国内市场和海外市场的占有率。

（三）管理体系优化

公司将持续优化供应链管理体系，通过母子公司战略协同，重塑供应商管理、

物流规划与库存控制机制，消除流程冗余，全面提升供应链响应速度与柔性，并

加强对委外生产成本的把控；将质量管控贯穿全链条，完善从准入到售后的全流

程品控标准与追溯体系，有效降低质量风险与损失。此外，贯彻落实费用精细化

管理，推动经营效率的提升，以实现降本增加，改善公司的盈利能力。

（四）人才团队建设

作为技术密集型行业的一员，公司在人才队伍建设方面给予了高度关注，在

境内外建立了多元化的专业团队，积极引进国内外优秀人才。未来，公司将结合

长期发展规划，完善人才管理和激励机制，持续培养优秀专业人才，努力打造具

备国际化视野的研发和管理团队，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

公司将以国内领先的技术研发实力和深厚的经验积累为依托，积极推动新技

术与新产品的快速落地，从而更高效地渗透至品牌终端客户市场，并通过管理体

系优化和人才队伍建设，助力公司实现可持续发展。此外，公司将继续积极寻找



优质并购标的，通过行业资源的有效整合，快速实现产品品类和市场方向的拓展。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年 4月 17日
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